
本券を 関連部署・取引先にも転送・配布ください
本券は入場の際、お１人ずつの提示が必要となります。 複数名でご来場の場合は、本券を転送いただき、各自受付でご提示ください。

1
特 長

下記の徹底したコロナ対策を実施
● 全参加者へ マスク着用を徹底 ● 全参加者へ 手指の消毒を徹底
● 全参加者に サーモグラフィ等による体温測定 ● 扉の開放、空調設備による常時換気
● 医師・看護師が 医務室に常駐                   ● セミナー会場での 座席間隔の確保 …など

実際の様子
（2020年10月）

動画を見る

本券を展示会受付にて【画面提示】または【印刷してご持参】ください

本展は 安心して対面商談を行う絶好の場です

ご来場当日、右記コードを
自動受付にかざしてください

本券をお持ちでない場合、入場料 ¥ 5,000/人。 18歳未満の方の入場は固くお断りします。最新情報はWebへ ▶ www.japan-it-spring.jp/ai/

4

● IoT&5Gソリューション展　  ● クラウド業務改革 EXPO  ほか8展同時開催

会期： 2021年5月26日［水］～28日［金］  
会場： 東京ビッグサイト 青海展示棟（東京テレポート駅 徒歩2分）
主催： リード エグジビション ジャパン（株）

（28日［金］のみ17:00終了）

e-招待券 ご注意 金水2021年5月26日　～28日    で開催

10:00～18:00

日本最大！520社 が出展※2※1

商談内容
◆ 個別デモを見て
 比較検討
◆ 課題についての
 相談
◆ 見積り・導入時期
 の打合せ

来場対象者 出展社

…など …など

企業・官公庁・団体の
　　　　下記部門の方

●感染症 対策AI
●RPA・業務代行ロボット
●チャットボット
●OCR・文書電子化
●データ分析AI
●画像/言語処理AI

●情報システム
●経営者・経営企画
　業務改革
●経理・人事・総務
●マーケティング
●開発・生産

下記を扱う メーカー、
システムインテグレータ

▼ 第4回 AI・業務自動化 展    はこうなります ▼

https://www.japan-it-spring.jp/doc_coronavirus


●一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、登録済の入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。●会場内でのカメラ・ビデオなどによる撮影は固くお断りいたします。●本展は商談のための展
示会ですので、学生の方および18歳未満の方のご入場はお断りいたします。●登録された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナー、関連サービスの案内をさせていただきます。●展示会来場者数
の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。 ●感染者発生時には、最低限必要となる個人情報を政府機関・自治体の要請により開示することがあります。 ●弊社は個人情報について細心の注意を
払っています。弊社の方針はホームページ（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧ください。

検索結果が
多すぎて選べない

何社も問合せる
のが面倒だ

検索ワードでしか
見つけられない

デモ操作が
できない

自分でデモ操作でき
わかりやすい

一気にまとめて
比較・検討できる

思いがけない
発見がある

ネット検索

展示会

展示会場だからこそできることネット検索では解決できない！

本招待券に掲載の出展社数は、同時開催展を含む2021年1月13日時点での最終見込み数字であり、開催時には増減の可能性があります。 ※1 同種の展示会との出展社数、製品展示面積の比較。　※2 出展契約企業に加え、共同出展するグループ企業・パートナー企業数も含む。

日本最大 ※1！ 520社
※2

が出展Japan IT Week 春  11展合計で

テーマごとに
絞られている
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出展社・出展製品を見る

その他セミナーを見る/申込む  ▶

西展示棟 1F 西展示棟 4F

第10回第10回

IoT&5Gソリューション展IoT&5Gソリューション展
● 5Gソリューション ● AI・予知保全
● ローカル5G ● ウェアラブル
● 5G対応デバイス ● センサ
● 非接触 対応デバイス ● データ分析・活用
● 設備/生産管理 ● ネットワーク監視
● 通信モジュール
● 遠隔監視/混雑状況 把握 …など

NEW

NEW

NEW

NEW

次世代EC&店舗 
EXPO 
次世代EC&店舗 
EXPO 

第9回第9回

次世代EC&店舗 
EXPO 
次世代EC&店舗 
EXPO 
次世代EC&店舗 
EXPO 

第9回第9回第9回

● 非接触 決済
● 店舗無人化・省人化
● D2C支援
● キャッシュレス
● ECサイト構築・運用
● 店舗運営・集客システム
● 物流・宅配・包装・梱包　　…など

NEW

NEW

NEW

セールス自動化・
CRM EXPO
セールス自動化・
CRM EXPO

第26回第26回

● セールスDX ● 在宅型コールセンター
● オンライン名刺交換　● SFA/CRM 
  …など

NEW NEW

NEW

AI・業務自動化展AI・業務自動化展
第4回第4回

データセンター&
ストレージEXPO
データセンター&
ストレージEXPO

第23回第23回

● コンテナ型データセンター
● 運用管理
● 電源・空調・ラック
● データセンターサービス
● SAN/NAS
● ケーブル・
配線ソリューション …など

NEW

● 感染症 対策AI
● RPA・業務代行ロボット
● チャットボット
● OCR・文書電子化
● データ分析AI
● 画像・映像 解析AI
● 自然言語処理・翻訳AI
● ディープラーニング/機械学習 支援  …など

NEW

情報セキュリティ
EXPO
情報セキュリティ
EXPO

第18回第18回

● テレワーク対応セキュリティ
● ゼロデイ攻撃 対策 ● サイバー攻撃 対策
● 情報漏えい対策 ● IT資産管理  …など

NEW

NEW

クラウド業務改革
EXPO
クラウド業務改革
EXPO

第12回第12回

● 電子契約/脱ハンコ
● HRテック
● リーガルテック
● リモートワーク支援
● ERP・会計システム
● 経費精算
● グループウェア　…など

NEW

NEW

NEW

Web&デジタル
マーケティング EXPO
Web&デジタル
マーケティング EXPO

第15回第15回

● パーソナライゼーション
● マーケティング オートメーション
● AI（人工知能）活用
● SNS活用
● Web分析/解析
● リモート動画作成
● Web接客　…など

NEW

ソフトウェア&アプリ開発 展ソフトウェア&アプリ開発 展
第30回第30回

● ノーコード開発 ● テスト・品質保証
● リモート開発 ● システム・アプリ開発
● 開発自動化 ● オフショア開発
● プロジェクト管理ツール ● システム・アプリ開発
  　…など

NEW

NEW

第24回第24回

組込み/エッジ 
コンピューティング展
組込み/エッジ 
コンピューティング展

● エッジAI
● エッジデバイス
● 開発ツール
● 受託開発・コンサル
● ミドルウェア
● 組込みAI活用
● ボード・コンピュータ　…など

NEW

NEW

システム運用
自動化 展
システム運用
自動化 展

第１回第１回

● ひとり情シス対策
● サーバー運用/構築
● ネットワーク監視/構築
● 仮想化/クラウド管理
● キッティング …など

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

新 設

西4ホール 
出入口

西3ホール 出入口

西1ホール 出入口 西2ホール 出入口

本図は、実際のレイアウトと異なる場合がございます。各展示会の出展製品は予定です。

展示会と併用して、課題解決！業界キーパーソンに直接会えるセミナー

VIPを
紹介する▶

Tel: 03-3349-8504　E-mail: cj@reedexpo.co.jp

出展社を追加募集！ 部長職以上の方

VIP特典 基調講演（通常¥19,000）・特別講演が無料に

VIP（　　　　）をご紹介ください

最新情報はWebで随時更新
● 出展社・出展製品一覧
● 見どころ情報　　● 会場案内図 …など

www.japan-it-spring.jp/ai/

本招待券で
全展に入場可

会場レイアウト図
（東京ビッグサイト） 新たに出展！感染症 対策AI 電子契約/脱ハンコ 5G などが

LINE（株）
執行役員 
AIカンパニー / 
カンパニーCEO
砂金 信一郎

グーグル・
クラウド・
ジャパン（同）
上級執行役員
石積 尚幸

RPA
テクノロジーズ（株）
代表取締役
執行役員社長
大角 暢之

富士通（株）
プラットフォーム
開発本部　
プリンシパル
エンジニア
清水 俊幸

（株）NTTデータ
常務執行役員 
製造ITイノベーション
事業本部長 
ビジネスソリューション
事業本部長
佐々木 裕

UiPath（株）
代表取締役 CEO
長谷川 康一

〈講師 一部紹介〉 ※敬称略。掲載枠上、講師の所属・役職を省略している場合がございます。　下記は1月26日時点の情報であり、講師、プログラムが変更になる場合がございます。

〈お問合せ先〉 主催者  リード エグジビション ジャパン（株）　Japan IT Week 春 事務局　　〒163-0570 東京都新宿区西新宿1-26-2  新宿野村ビル18階
 TEL: 03-5324-1289　FAX： 03-3349-8500　E-mail: cj@reedexpo.co.jp　Web: www.japan-it-spring.jp/ai/

https://www.japan-it-spring.jp/eguide/
https://www.japan-it-spring.jp/seminar/
https://www.japan-it-spring.jp/ai/
https://www.japan-it-spring.jp/ivip/

